Das Maotherboard

* Das Mainboard (Motherboard, Hauptplatine) enthalt gesamte
Logik, als auch die wichtigsten Bestandteile eines Rechners,
wie:

-CPU

- BIOS

- Chipsatz

- Steckplatze (Slots) flr Erweiterungskarten
- Speicher

- I/0-Schnittstellen

- Taktgenerator

- etc.

+ Das Mainboard verbindet alle Komponenten physikalisch
miteinander
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‘ Komponenten eines Motherboards

Externe I/O-Anschlisse

Steckplatze (slots)

Strom-
versor-
gung

Prozessar
- Sockel

I Interne 1/O-Anschlisse I | Onboard-Komponenten I

FProf. Dr-lng. W, Schmaiwasser Hochschule Mitiweida - Fuchbereick: IT & ET EIL




Computertechnik

Komponenten eines Motherboards I

| DDR333 & DDR400(limited) SDRAM I

Intel Pentium® 4 Processor
Support @ 533/400MHz FSB

¥IA Apollo P4X400
North Bridge

AGP 8X

YIA 10/100

il

C-Media 6 Channel
Audio

CNR

Slot

Smart Card/Memory

Stick /SD Reader

VIA VT8235
South Bridge

Promise ATA133
RAID 0,1

10 X USB 2.0

Batterie

6 PCI

— Slots
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‘ Formfaktoren von Motherboards

Formfaktoren I

|
NLX I
1997

Fullsize AT

Fullsize ATX
1996

Micro ATX
1996

Flex ATX
1999

Fullsize BTX
2005

Micro BTX
2005

Pico BTX
2005
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Formfaktoren von Motherboards

* Formfaktoren werden von Intel spezifiziert
«  Aktuell werden bei Motherboards folgende Formfaktoren unterschieden:
ATX, MicroATX, FlexATX, NLX
* Standardisiert wird:
- Layout
* Abmessungen
* Platzierung der Befestigungsvorrichtungen

« Platzierung und Design der Komponenten
(CPU, Slots, I/O, Speicher etc.)

* Bauhéhenbeschrankungen

- Stromversorgung
« Design und Belegung des Stromversorgungsanschlusses
* Spannungspegel und —toleranzen
« optionale Stromanschlisse (Lifter etc.)
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AT Motherboard Formate I
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= ' Motherboard _|=
ATX Motherboard Formate
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BTX — Motherboard Formate

BTX — Motherboards
(Balanced Technology Extended)

picoBTX ‘ ‘ microBTX ‘ ‘ standard - BTX ‘

Bezeichnung MaBRe Netzteil

Standard BTX | 325 mm x 267 mm 7 | ATX12V
microBTX 2864 mmx267 mm | 4 | CFX12V
picoBTX 203 mm x 267 mm 1 CF312V, SFX12V, TFX12V

Hersteller Aopen, Asus, AVC, Chenbro, Evercase, FIC,FSP, Foxconn, Gigabyte,
Hipro, Intel, Mitac, MSI, Taisol, Thermaltake, Yeong Yang, u.a.
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Groften versch. Motherboardformate I

o

SR Brei;‘;1 ?(x'ﬁ efe rezllll?'-\'ll?}?e dJ:Ir'.l;T:::S L
AT 330 x 305 mm? 130 % g
Baby-AT 217 % 331 mm? 95 % (8)
ATX 305 x 244 mm? 100 % 7
MlicraATH 244 % 244 mm? 80 % 4 acollles
FlexATX 229 x 191 mm? 59 % 1
Wini ITx (VIA) | 170 x 170 mm?® 39 % 1
BTX 325 % 267 mm? 117 % 7
WicroBTX 264 % 267 mm? a5 % 4
PicoBTX 203 % 267 mm? T3% 1
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